
SCHROFF

21850-131 MTCA.4 RTM FILLER‐MODUL MIT LUFTLEITBLECH, FULL-SIZE
DOUBLE, FÜR RTM BACKPLANE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems

Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig

EMV geschirmt

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Systemmodul

Produktfamilie: MicroTCA

Typ: Filler-Modul

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Zur Abdeckung ungenutzter AdvancedMC-, MCH- oder PM-Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen oder ungenutzter Slots in
einem MTCA.0-System mit Anschraubleiste. Die Module bestehen aus einer Frontplatte mit Flansch und unverlierbaren
Schrauben, einer EMV-Dichtung und einer Seitenwand. Die Module können mit den unverlierbaren Schrauben am Kartenkorb
befestigt werden.
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